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Sicherheitsinformationen

Elektrische Sicherheit

Um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose,
bevor Sie das System an einem anderen Ort aufstellen.

Beim AnschlieBen oder Trennen von Geréten an das oder vom System miissen die
Netzleitungen der Gerdte ausgesteckt sein, bevor die Signalkabel angeschlossen werden.
Wenn maglich, entfernen Sie alle Stromkabel vom bestehenden System, bevor Sie ein Gerat
hinzufiigen.

Vor dem Anschliefen oder Entfernen von Signalkabeln vom Motherboard, miissen alle
Netzleitungen ausgesteckt sein.

Erbitten Sie professionelle Unterstiitzung, bevor Sie einen Adapter oder eine
Verldngerungsschnur verwenden. Diese Gerate konnten die Erdung unterbrechen.

Priifen Sie, ob das Netzteil auf die Spannung Ihrer Region richtig eingestellt ist. Sind Sie sich
liber die Spannung der von lhnen benutzten Steckdose nicht sicher, erkundigen Sie sich bei
Ihrem Energieversorgungsunternehmen vor Ort.

Ist das Netzteil defekt, versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Wenden Sie sich an den
qualifizierten Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.

Betriebssicherheit

Vor Installation des Motherboards und Anschluss von Geréten sollten Sie alle mitgelieferten
Handbiicher gewissenhaft lesen.

Vor Inbetriebnahme des Produkts mussen alle Kabel richtig angeschlossen sein und die
Netzleitungen diirfen nicht beschddigt sein. Bemerken Sie eine Beschadigung, kontaktieren
Sie sofort Ihren Handler.

Um Kurzschlisse zu vermeiden, halten Sie Blroklammern, Schrauben und Heftklammern fern
von Anschlissen, Steckplatzen, Sockeln und Stromkreisen.

Vermeiden Sie Staub, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen. Stellen Sie das Produkt nicht
an einem Ort auf, an dem es nass werden konnte.

Stellen/legen Sie das Produkt auf eine stabile Fléche.

Sollten technische Probleme mit dem Produkt auftreten, kontaktieren Sie den qualifizierten
Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.

Ihr Motherboard darf nur in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 0 °C und 40 °C
verwendet werden.

Sicherheitsinformationen zu Knopfzellen

N\ WARNUNG
AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN
AUFBEWAHREN!
Das Verschlucken kann zu chemischen
@ Verbrennungen, zur Perforation von Weichgewebe
undzumTod fithren. Innerhalb von 2 Stunden nach
demVerschlucken kénnen schwere Verbrennungen
auftreten. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.




Uber dieses Handbuch

Dieses Benutzerhandbuch enthalt Informationen, die Sie bei der Installation und Konfiguration des
Motherboards brauchen.

Wie dieses Handbuch aufgebaut ist
Dieses Handbuch enthalt die folgenden Abschnitte:

Kapitel 1: Produkteinfiihrung

Dieses Kapitel beschreibt die Leistungsmerkmale des Motherboards und die neuen
Technologien, die es unterstitzt. Es beschreibt Schalter, Briicken und Konnektoren auf dem
Motherboard.

Kapitel 2: Grundinstallation

Dieses Kapitel fiihrt die Hardwareeinstellungsvorgéange auf, die Sie bei der Installation der
Systemkomponenten ausfiihren missen.

Kapitel 3: BIOS- und RAID-Unterstiitzung

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie das BIOS starten, das BIOS mit dem EZ Flash-
Dienstprogramm aktualisieren und RAID unterstiitzen.

Wo finden Sie weitere Informationen

In den folgenden Quellen finden Sie weitere Informationen, sowie Produkt- und Software-Updates.

1.

ASUS Webseite

Die ASUS Webseite (www.asus.com) enthalt aktualisierte Informationen tiber ASUS Hardware-
und Softwareprodukte.

Optionale Dokumentation

Ihr Produktpaket enthdlt méglicherweise optionale Dokumente, wie z.B. Garantiekarten, die
von lhrem Héndler hinzugefiigt wurden. Diese Dokumente sind nicht Teil des Standardpakets.

Anmerkungen zu diesem Handbuch

Um sicherzustellen, dass Sie die Schritte richtig ausflihren, beachten Sie die folgenden Symbole, die
in diesem Benutzerhandbuch verwendet werden.

) '\ ACHTUNG: Informationen, um beim Ausfiihren einer Aufgabe Schiaden an den

Komponenten und Verletzungen zu vermeiden.

4& WICHTIG: Anweisungen, denen Sie folgen MUSSEN, um die Aufgabe zu vollenden.

/ HINWEIS: Tipps und zusétzliche Informationen, die Ihnen helfen, die Aufgabe zu

vollenden.



TUF GAMING X670E-PLUS Spezifikationsiibersicht
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AMD AMS5 Sockel fiir AMD Ryzen™ Desktop Prozessoren der 7000 Serie*

* Siehe www.asus.com fiir die CPU Support-Liste.

AMD X670 Chipsatz

4 x DIMM, Max. 128 GB, DDR5 6400+ (OC) / 6200 (OC) / 6000 (OC) / 5800 (OC) /
5600 /5400 /5200 /5000 / 4800 ECC und nicht-ECC, ungepufferter Speicher*
Dual-Kanal-Speicherarchitektur

Unterstlitzt AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO™)

OptiMem Il

* Unterstiitzte Speichertypen, Datenrate (Geschwindigkeit) und Anzahl der DRAM-
Module variieren je nach CPU- und Speicherkonfi Weitere Informati
finden Sie unter www.asus.com in der Liste unterstiitzter Speichermodule.

** Nicht-ECC, ungepufferter DDR5-Speicher unterstiitzt die On-Die-ECC-Funktion.

1 x DisplayPort**

1 x HDMI'-Anschluss***

* Die Grafikkartenspezifikationen konnen je nach CPU-Typ variieren.
** Unterstiitzt maximal 8K@60Hz wie bei DisplayPort 1.4 angegeben.
***Unterstiitzt 4(@60Hz wie bei HDMI 2.1 angegeben.

AMD Ryzen™ Desktop Prozessoren der 7000 Serie*

1x PCle 5.0 x16 Steckplatz

AMD X670 Chipsatz

1x PCle 4.0 x16 Steckplatz (unterstitzt x4 Modus)

1 x PCle 4.0 x4 Steckplatz

* Bitte finden Sie die Tabelle fiir die PCle-Ver
support/FAQ/1037507/.

Insgesamt werden 4 x M.2 Steckplatze und 4 x SATA 6 Gb/s Anschliisse
unterstiitzt*

AMD Ryzen™ Desktop Prozessoren der 7000 Serie

M.2_1 Steckplatz (Key M), Typ 2242/2260/2280 (unterstiitzt PCle 5.0 x4 Modus)
M.2_3 Steckplatz (Key M), Typ 2242/2260/2280 (unterstiitzt PCle 4.0 x4 Modus)
AMD X670 Chipsatz

M.2_2 Steckplatz (Key M), Typ 2242/2260/2280/22110 (unterstiitzt PCle 3.0 x4 &
SATA Modus)**

M.2_4 Steckplatz (Key M), Typ 2242/2260/2280 (unterstiitzt PCle 4.0 x4 Modus)
4 x SATA 6 Gb/s Anschlisse**

* Die AMD RAIDXpert2-Technologie unterstiitzt sowohl PCle RAID 0/1/10 als auch SATA
RAID 0/1/10.

**Der M.2_2 Steckplatz teilt die Bandbreite mit SATA6G_1&2. Wenn der M.2_2 im PCle x4
Modus ausgefiihrt wird, werden die SATA6G_1&2 deaktiviert.

1 x Realtek 2,5 Gb Ethernet

TUF LANGuard

USB hinten (insgesamt 10 Anschliisse)

1x USB 3.2 (Gen2x2) Anschluss (1 x USB Typ-C)

4 x USB 3.2 (Gen2) Anschliisse (3 x Typ-A und 1 x USB Typ-C)
5x USB 3.2 (Gen1) Anschliisse (5 x Typ-A)

igung unter https:// .asus.com/

(Fortsetzung auf der nachsten Seite)




TUF GAMING X670E-PLUS Spezifikationsiibersicht

Riickseite E/A-
Anschliisse

Interne E/A-Anschliisse

USB vorn (insgesamt 9 Anschliisse)

1 x USB 3.2 (Gen2) Anschluss (untersttitzt USB Typ-C)

1x USB 3.2 (Gen1) Header unterstiitzt zusatzliche 2 USB 3.2 (Gen1) Anschliisse
3 x USB 2.0 Header unterstiitzen zusatzliche 6 USB 2.0 Anschliisse

Realtek S1220A 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC*

- Impedanzerfassung fir die vorderen und hinteren Kopfhdrerausgange

- Interner Audioverstarker, um die hochste Klangqualitat fiir Kopfhérer und
Lautsprecher zu erzeugen

- Unterstutzt Jack-Detection (Buchsenerkennung), Multistreaming,
Frontblenden-Jack-Retasking (Buchsenneubelegung)

- Hochwertiger 120 dB SNR Stereo-Wiedergabe-Ausgang und 113 dB SNR
Aufnahmeeingang (Line-in)

- Unterstitzt bis zu 32-Bit/192 kHz Wiedergabe
Audioausstattung:

- Audioabschirmung

- Hochwertige Audio-Kondensatoren

- Fest zugeordnete PCB Audioebenen

- Audio-Schutz

- Spezieller Knackschutz

* Aufgrund von Beschrank bei der HDA-Bandbreite wird 32-Bit/192 kHz fiir die
71 d Sound Audi gabe nicht unterstiitzt.

1 x USB 3.2 (Gen2x2) Anschluss (1 x USB Typ-C)
4 x USB 3.2 (Gen2) Anschlsse (3 x Typ-A und 1 x USB Typ-C)
5xUSB 3.2 (Gen1) Anschlisse (5 x Typ-A)

1 x DisplayPort

1 x HDMI Anschluss

1 x Realtek 2,5 Gb Ethernet-Anschluss

5 x Audio Anschliisse

1 x BIOS-Flashback™-Taste

Liifter- und Kiihler-bezogen

1 x CPU-Liifter-Header (4-polig)

1 x CPU OPT-Lifter-Header (4-polig)

1 x 4-poliger AIO Pumpen-Header

4 x Gehéauseltifter-Header (4-polig)

1 xW_PUMP+ Header

Strombezogen

1 x 24-poliger Hauptstromanschluss

2 x 8-polige +12V Stromanschliisse

Speicherbezogen

4 x M.2 Steckplatze (Key M)

4 x SATA 6 Gb/s Anschliisse

UsB

1 x USB 3.2 (Gen2) Anschluss (unterstiitzt USB Typ-C)

1x USB 3.2 (Gen1) Header unterstiitzt zusétzliche 2 USB 3.2 (Gen1) Anschliisse
3 x USB 2.0 Header unterstiitzen zusétzliche 6 USB 2.0 Anschliisse

(Fortsetzung auf der nachsten Seite)
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Sonstiges

3 x Ansteuerbare (Gen2) Header

1 x Aura RGB-Header

1 x CMOS-l6schen-Header

Interne E/A-Anschliisse 1 x COM-Anschluss-Header

1 x Frontblenden-Audio-Header (AAFP)
1 x 20-3-poliger System-Panel-Header mit Gehéuseeingriffserkennung
1 x Header firr thermische Sensoren

1 x Thunderbolt™-Header

TUF PROTECTION

- DIGH+VRM (- Digital Power Design mit DrMOS)
- ESD-Guards

- LANGuard

- Uberspannungsschutz

- SafeSlot

- Edelstahl-Riickseite E/A

ASUS Q-Design

-M.2 Q-Riegel

-Q-DIMM

- Q-LED (CPU [rot], DRAM [gelb], VGA [weif3], Boot-Gerit [gelb griin])
-Q-Slot

ASUS Thermal Solution

- M.2 Kuihlkorper
-VRM-Kiihlkdrperdesign

ASUS EZ Do-It-Yourself

- BIOS-Flashback™-Taste

- BIOS-FlashBack™-LED

- CMOS-L6schen-Header

- ProCool

-Vormontierte E/A-Blende

- SafeSlot

- SafeDIMM

Aura Sync

- AURA RGB-Header

- Ansteuerbare (Gen2) Header
Exklusive ASUS-Software

Armoury Crate

- Aura Sync

- Fan Xpert 4 (mit Al Cooling II)

- Strom-Spar

Sonderfunktionen

Softwarefunktionen

- Al-Zwei-Wege-Gerauschunterdriickung

(Fortsetzung auf der nachsten Seite)
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Al Suite 3

- Easy Optimization

- DIGH+VRM

-Turbo app

- PC Cleaner

TUF GAMING CPU-Z

DTS Audioverarbeitung
Softwarefunktionen Norton Anti-Virus Software (Kostenlose Testversion)
WinRAR

UEFI BIOS

ASUS EZ Do-It-Yourself

- ASUS CrashFree BIOS 3

- ASUS EZ Flash 3

- ASUS UEFI BIOS EZ Modus
FlexKey

256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Handhabbarkeit WOL fiir PME, PXE

Betriebssystem Windows 11, 64-bit

ATX Formfaktor

12 Zoll x 9,6 Zoll (30,5 cm x 24,4 cm)

Formfaktor

Spezifikationen kénnen sich ohne vorherige Ankiindigung é@ndern. Schauen Sie bitte auf der ASUS
Webseite nach den neuesten Spezifikationen.



Anschliisse mit gemeinsam genutzter Bandbreite
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Konfiguration 1 (Standard)
M.2_2 PCle 3.0x2 SATA PCle 3.0 x4

SATA6G_18&2 v \ X

. Der M.2_2 Steckplatz teilt die Bandbreite mit den SATA6G_1&2 Anschliissen.
« Wenn der M.2_2 im PCle x4 Modus ausgefiihrt wird, werden die SATA6G_1&2 deaktiviert.



Verpackungsinhalt

Stellen Sie sicher, dass Ihr Motherboard-Paket die folgenden Artikel enthalt.

Motherboard 1 x TUF GAMING X670E-PLUS Motherboard
Kabel 2 x SATA 6 Gb/s Kabel
Sonsti 2 x Gummistiickpakete fiir M.2
onstiges 2 x Schraubenpakete fiir M.2 SSD
1 x TUF Zertifikat
Dokumentation

1 x Benutzerhandbuch

% Sollten 0.g. Artikel beschédigt oder nicht vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Handler.

Xi



Installationswerkzeuge und Komponenten

\

Philips (Kreuz)-Schraubenzieher

PCGehéuse Netzteil

AMD AM5 CPU CPU-Liifter, kompatibel mit AMD AM5/AM4/AM3

SATA optisches Laufwerk (optional) Grafikkarte (optional)

0

M.2 SSD Modul (optional) Schrauben

Das Werkzeug und die Komponenten, die in der Tabelle aufgelistet sind, sind nicht im
Motherboard-Paket enthalten.




Produkteinfiihrung

1.1 Bevor Sie beginnen

Beachten Sie bitte vor dem Installieren der Motherboard-Komponenten oder dem Andern von
Motherboard-Einstellungen folgende Vorsichtsma3nahmen.

' \ . Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus, bevor Sie eine Komponente anfassen.
/

s «  Tragen Sie vor dem Anfassen von Komponenten eine geerdete Manschette, oder beriihren
Sie einen geerdeten Gegenstand bzw. einen Metallgegenstand wie z.B. das Netzteilgehéuse,
damit die Komponenten nicht durch statische Elektrizitat beschadigt werden.

. Halten Sie Komponenten an den Réndern fest, damit Sie die ICs darauf nicht beriihren.

. Legen Sie eine deinstallierte Komponente immer auf eine geerdete Antistatik-Unterlage oder
in die Originalverpackung der Komponente.

« Vordem Installieren oder Ausbau einer Komponente muss die ATX-Stromversorgung
ausgeschaltet oder das Netzkabel aus der Steckdose gezogen sein. Nichtbeachtung kann zu
schweren Schédden am Motherboard, Peripheriegeréten oder Komponenten fiihren.

Die Definitionen der Pins in diesem Kapitel dienen lediglich der Veranschaulichung. Die Namen der
Pins hdngen von der Position des jeweiligen Headers/Jumpers/Anschlusses ab.

TUF GAMING X670E-PLUS



1.2 Motherboard-Layout
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Ausstattungsinhalt Seite

1. CPU-Sockel 1-4
2. DIMM-Steckplatze 1-5
3. Erweiterungssteckplétze 1-7
4.  Lufter- und Pumpen-Header 1-8
5. Stromanschliisse 1-9
6. M.2 Steckplatze (SOCKET 3) 1-10
7. SATA 6 Gb/s Anschliisse 1-11
8. USB 3.2 (Gen2) Typ-C Frontblendenanschluss 1-12
9. USB 3.2 (Gen1)-Header 1-12
10. USB 2.0-Header 1-13
11.  Ansteuerbare (Gen2) Header 1-14
12.  AURA RGB-Header 1-15
13.  CMOS-Loschen-Header 1-16
14.  COM-Anschluss-Header 1-17
15.  Frontblenden-Audio-Header 1-17
16. System-Panel-Header 1-18
17.  Thermischer Sensor-Header 1-19
18. Thunderbolt™-Header 1-20
19. BIOS-FlashBack™-LED 1-21
20. Q-LEDs 1-22
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1.  CPU-Sockel

Das Motherboard ist mit einem AM5 Sockel fiir AMD Ryzen™ Desktop Prozessoren der 7000 Serie
ausgestattet.

EesiEss] B
O

: SOCKET AM5

/' « Der AM5 Sockel hat eine andersartige Pinbelegung. Stellen Sie sicher, dass Sie eine CPU
yaR) verwenden, die fiir den AM5 Sockel ausgelegt ist.

Die CPU passt nur in einer Richtung hinein. Wenden Sie KEINE Gewalt an beim Einstecken
der CPU in den Sockel, um ein Verbiegen der Kontakte am Sockel und eine Beschadigung der
CPU zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass alle Netzleitungen ausgesteckt sind, bevor Sie die CPU installieren.

Stellen Sie nach dem Kauf des Motherboards sicher, dass sich die PnP-Abdeckung auf dem
Sockel befindet und die Sockelpole nicht verbogen sind. Kontaktieren Sie sofort Ihren
Héndler, wenn die PnP-Abdeckung fehlt oder wenn Sie irgendwelche Schéaden an der PnP-
Abdeckung / Sockel / Motherboard-Komponenten sehen. ASUS wird die Reparaturkosten
nur tibernehmen, wenn die Schaden durch die Lieferung entstanden sind.

Bewahren Sie die Abdeckung nach der Installation des Motherboards auf. ASUS wird die
Return Merchandise Authorization (RMA)-Anfragen nur bearbeiten, wenn das Motherboard
mit der Abdeckung auf dem AM5 Sockel eingereicht wird.

Die Garantie des Produkts deckt keine Schaden an Sockelpolen, die durch unsachgemaRe
Installation, Entfernung der CPU oder falsche Platzierung/Verlieren/falsches Entfernen der
PnP-Abdeckung entstanden sind.

1-4 Kapitel 1: Produkteinfiihrung



2.  DIMM-Steckplatze

Das Motherboard ist mit Dual Inline Memory Module (DIMM)-Steckplatzen fir DDR5 (Double Data
Rate 5)-Speichermodule ausgestattet.

i'\ Ein DDR5-Speichermodul ist anders gekerbt als DDR-, DDR2-, DDR3- oder DDR4-Module.
H Installieren Sie KEIN DDR-, DDR2-, DDR3- oder DDR4-Speichermodul auf einen DDR5-Steckplatz.

DIMM_A2
DIMM_B1

DIMM_B2

DIMM_A1

0 C = ..

©

& 7/ 4

©

DIMM_A2
DIMM_B2 DIMM_B1
DIMM_B2
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Speicherkonfigurationen
Sie kdnnen 8 GB, 16 GB und 32 GB ungepufferte DDR5 DIMMs in den DIMM-Steckplatzen installieren.

R Sie kdnnen verschiedene SpeichergrBen in Kanal A und B installieren. Das System plant die
GesamtgroBe des kleineren Kanals fiir die Dual-Channel-Konfiguration. Der Gberschiissige
Speicher des groReren Kanals wird dann fiir den Single-Channel-Betrieb eingeplant.

+  Die Standard-Betriebsfrequenz ist abhangig von seiner Serial Presence Detect (SPD), welche
das Standardverfahren fiir den Zugriff auf Informationen von einem Speichermodul ist. Im
“pam Ausgangszustand kénnen einige Speichermodule fiir Ubertaktung mit einer niedrigeren
Frequenz arbeiten als der Hersteller angegeben hat.

.+ Die Speichermodule benstigen evtl. bei der Ubertaktung und bei der Nutzung unter voller
Speicherlast ein besseres Speicherkiihlsystem, um die Systemstabilitat zu gewahrleisten.

. Installieren Sie immer DIMMs mit der selben CAS-Latenz. Fiir eine optimale Kompatibilitat
empfehlen wir lhnen, Arbeitsspeichermodule der gleichen Version oder Datencode
(D/C), von dem selben Anbieter, zu installieren. Fragen Sie Ihren Handler, um die richtigen
Speichermodule zu erhalten.

. Besuchen Sie die ASUS Webseite fiir die aktuelle Liste qualifizierter Anbieter. Die unterstiitzte
Speicherfrequenz ist abhéngig vom CPU-Typ.
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3. Erweiterungssteckplatze

/'i Trennen Sie das Stromkabel, bevor Sie Erweiterungskarten hinzufiigen oder entfernen . Andernfalls
N kénnen Sie sich verletzen und die Motherboard-Komponenten beschédigen.

[T

O
@
©
]
=
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|
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In den folgenden Tabellen finden Sie die empfohlene VGA-Konfiguration und Hyper M.2-
Konfiguration.

Empfohlene VGA-Konfiguration

Steckplatzbeschreibung Einzel VGA Dual VGA

1 PCle 5.0x16_1 x16 x16

3 PCle4.0x16_2 - x4

R Wenn Sie mehrere Grafikkarten benutzen, verbinden Sie fiir eine bessere Umgebungstemperatur
die Gehduseliifter mit den Gehauselufter-Headern.
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R «  Zusétzliche Einstellungen fiir die PCle-Verzweigung und M.2 in der RAID-Funktion werden
auch unterstiitzt, wenn eine Hyper M.2 x16-Serie Karte installiert ist.

Ausfiihrliche Informationen zur PCle-Verzweigung finden Sie auf der Support-Webseite unter
https://www.asus.com/support/FAQ/1037507/.

Die Hyper M.2 X16-Serie Karte muss separat erworben werden

Passen Sie die PCle-Verzweigung in den BIOS-Einstellungen an.

4, Liifter- und Pumpen-Header

Die Lufter- und Pumpen-Header ermdglichen lhnen, Liifter oder Pumpen zur Kiihlung des
Systems zu verbinden.

@ CPU_FAN
Q AlO_PUMP
. ©CPUOPT 2223
| OCHAFAN4 ziz
; woow
‘ @ CHA_FAN2 FANPWM
( D - FAN IN
FAN PWR
GND
. _gz8
5\ 222z
.\ @CHAFANs OEEE
' © CHA_FAN1 @
T J ?jmm == ﬁ 0 W_PUMP+
/ ' \ « Vergessen Sie NICHT, die Lufterkabel mit den Lufter-Headern zu verbinden. Eine unzureichende
o) Beliiftung innerhalb des Systems kann die Motherboard-Komponenten beschédigen. Dies sind

keine Jumper! Stecken Sie keine Jumper-Kappen auf die Liifter-Header!
Stellen Sie sicher, dass das Kabel vollstandig in den Header eingesteckt ist.

R «  Verbinden Sie bei Wasserkiihlungssystemen den Pumpenanschluss mit dem W_PUMP+-Header.
Die Unterstiitzung der W_PUMP+ Funktion hdngt vom Wasserkiihlsystem ab.

Header Max. Max. Standard- Gemeinsame
Stromstarke Leistung geschwindigkeit Steuerung
CPU_FAN 1A 172W Q-Fan-gesteuert A
CPU_OPT 1A 12W Q-Fan-gesteuert A
CHA_FAN1 1A 12W Q-Fan-gesteuert -
CHA_FAN2 1A 12w Q-Fan-gesteuert -
CHA_FAN3 1A 12W Q-Fan-gesteuert -
CHA_FAN4 1A 12W Q-Fan-gesteuert -
W_PUMP+ 3A 36W Volle Geschwindigkeit -
AlO_PUMP 1A 12W Volle Geschwindigkeit -
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5.  Stromanschliisse
Diese Stromanschliisse ermdglichen lhnen, lhr Motherboard mit einem Netzteil zu
verbinden. Die Stromversorgungsstecker passen nur in einer Richtung. Finden Sie die richtige
Ausrichtung und driicken Sie die Stromversorgungsstecker fest nach unten, bis sie vollstandig
eingesteckt sind.

O ATX_12V_1
© ATX 12V

+12V DC
+12V DC |
+12V DC
+12V DC

5222
gooo
<
&
© ATX_PWR
+3 Volts GND
+12 Volts {(T] +5 Volts
+12 Volts (] +5 Volts
+5V Standby—{T]| +5 Volts
Power OK—[T] -5 Volts
GND] GND
+5 Volts—{] GND
GND—[] GND
+5 Volts—[_]| PSON#
GND— GND
+3 Volts—J -12 Volts
+3 Volts—] +3 Volts
PIN 1
/ ' E Stellen Sie sicher, dass Sie den 8-poligen Stromstecker oder beide 8-poligen Stromstecker
—= anschlieBen.
R « Wirempfehlen lhnen, ein Netzteil mit hoherer Ausgangsleistung zu verwenden, wenn

Sie ein System mit vielen stromverbrauchenden Geréte konfigurieren. Das System wird
mdglicherweise instabil oder kann nicht booten, wenn die Stromversorgung nicht ausreicht.

Wenn Sie zwei High-End PCI-Express x16-Karten benutzen méchten, verwenden Sie ein
Netzteil mit 1000 W Leistung oder héher, um die Systemstabilitédt zu gewahrleisten.
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6.  M.2-Steckplatze
Die M.2-Steckplatze erméglichen Ihnen, M.2-Geréte zu installieren, z. B. M.2 SSD-Module.

e crr e @ M.2_1(SOCKETS)
- © M.2_4(SOCKET3)

]

© M.2_2(SOCKET3)
© M.2_3(SOCKET3)

R « AMD Ryzen™ Desktop Prozessoren der 7000 Serie:

- Der M.2_1 Steckplatz unterstitzt das PCle 5.0 x4 Modus M Key Design sowie Speichergeréte
des Typs 2242 / 2260/ 2280.

- Der M.2_3 Steckplatz unterstutzt das PCle 4.0 x4 Modus M Key Design sowie Speichergeréte
des Typs 2242 / 2260 / 2280.

AMD X670 Chipsatz:

- Der M.2_2 Steckplatz unterstditzt das PCle 3.0 x4 und SATA Modus M Key Design sowie
Speichergerate des Typs 2242 / 2260 / 2280 / 22110.

o000

0| o

- Der M.2_4 Steckplatz unterstitzt das PCle 4.0 x4 Modus M Key Design sowie Speichergeréte
des Typs 2242 / 2260 / 2280.

Der M.2_2 Steckplatz teilt die Bandbreite mit SATA6G_1&2. Wenn der M.2_2 im PCle x4
Modus ausgefiihrt wird, werden die SATA6G_1&2 deaktiviert.

Die AMD RAIDXpert2-Technologie unterstiitzt sowohl PCle RAID 0/1/10 als auch SATA RAID
0/1/10.

% Das M.2 SSD-Modul muss separat erworben werden.
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7.  SATA 6 Gb/s Anschliisse

Die SATA 6 Gb/s Anschliisse ermdglichen Ihnen, SATA-Geréte, wie optische Laufwerke und
Festplatten Uiber ein SATA-Kabel anzuschliefen.

GND
O SATA6G_T RSATA_TXP
© SATA6G_2 RSATA_TXN
- GND
RSATA_RXN
RSATA_RXP
GND

O SATA6G_3
@ SATA6G_4

GND

RSATA_RXP
GND

RSATA_TXN
“GND

RSATA_RXN

RSATA_TXP

right-angle side  NOTE: Connect the right-angle side of
SATA signal cable to SATA device.

You may also connect the right-angle
side of SATA cable to the onboard SATA
@ port to avoid mechanical conflict with
. huge graphics cards.

/ . Falls Sie SATA-Speichergerate installiert haben, kénnen Sie eine RAID 0/1/10-Konfiguration
a mit der AMD RAIDXpert2-Technologie iiber den integrierten AMD X670-Chipsatz erstellen.

. Der M.2_2 Steckplatz teilt die Bandbreite mit SATA6G_1&2. Wenn der M.2_2 im PCle x4
Modus ausgefiihrt wird, werden die SATA6G_1&2 deaktiviert.

R Bevor Sie ein RAID-Set erstellen, lesen Sie die RAID Konfigurationsanleitung. Sie kénnen die
RAID Konfigurationsanleitung von der ASUS Webseite herunterladen.

TUF GAMING X670E-PLUS 1-1



8.  USB 3.2 (Gen2) Typ-C Frontblendenanschluss
Der USB 3.2 (Gen2) Typ-C-Anschluss ermdglicht es Ihnen, ein USB 3.2 (Gen2) Typ-C-Modul fiir
einen zusatzlichen USB 3.2 (Gen2) Typ-C-Anschluss zu verbinden. Der USB 3.2 (Gen2) Typ-C-
Anschluss bietet Dateniibertragungsgeschwindigkeiten bis zu 10 Gb/s.

ki

on 0o

[EEEREEEE

i > u32_Ce6
NC VBUS
. NC J7 TX2+
® ccl :LL f TX2-
—  VBUS GND
RX1- -5 £ RX2+
RX 1+ RXe-
[ ] E GNDf % GND
: 'rx1-j L D-
e o ©®\Y TX1+ D+
N vBUS cc2
o o ON

Das USB 3.2 (Gen2) Typ-C-Modul muss separat erworben werden.

7

9. USB 3.2 (Gen1)-Header

Der USB 3.2 (Gen1)-Header ermdglicht es lhnen, ein USB 3.2 (Gen1)-Modul fiir
zusatzliche USB 3.2 (Gen1)-Anschliisse zu verbinden. Der USB 3.2 (Gen1)-Header bietet
Datentlibertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 Gb/s.

st
O

o000

e s e ]
|BBABEERNERA)

1-12

7

U32G1_89
PIN 1
= USB3+5V
USB3+5V | a w— INtA_P8_SSRX-
IntA_P9_SSRX- = = IntA_P8_SSRX+
IntA_P9_SSRX+ —|-a = GND
GND = =L IntA_P8_SSTX-
INtA_P9_SSTX- = =— IntA_P8_SSTX+
IntA_P9_SSTX+ —= =+ GND
® GND —= = IntA_P8_D-
IntA_P9_D- ——= =—— IntA_P8_D+
= ol IntA_P9_D+ —= = GND
MmMC J e=c1C JC JC ] &= [ Jmmmm)

Das USB 3.2 (Gen1)-Modul muss separat erworben werden.
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10. USB 2.0-Header

Die USB 2.0-Header ermdglichen es Ihnen, USB-Module fiir zusétzliche USB 2.0-Anschliisse zu
verbinden. Die USB 2.0-Header bieten Dateniibertragungsgeschwindigkeiten bis zu 480 Mb/s.

USB_P26+

GND
NC

CTT =0
[m]

USB+5V
USB_P26:

0 USB_2627

PINT

USB_P27+ —=
GND

USB+5V
USB_P27-

USB_P16+

UsSB+5vV
USB_P16-
GND

NC

© USB_1617 Hi%i

PN

—a

wrsr

“GND

USB_P17+

Verbinden Sie niemals ein 1394-Kabel mit den USB-Anschliissen. Sonst wird das Motherboard
beschadigt!

Das USB 2.0 Modul muss separat erworben werden.

Ny =
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11. Ansteuerbare (Gen2) Header

Die ansteuerbaren (Gen2) Header ermdglichen lhnen, einzeln ansteuerbare RGB WS2812B
LED-Leisten oder WS2812B-basierte LED-Leisten zu verbinden.

© ADD_GEN2_1
© ADD_GEN2_3

oom

i

[c M
PIN 1

%5

=5 [N

H 0

Ground

0 o=

© ADD_GEN2_2

E Ground
\ Data
5\
N 5v
® § PIN 1

2

Der ansteuerbare (Gen2) Header unterstitzt ansteuerbare RGB WS2812B LED-Leisten (5V/Data/
Ground) mit einer maximalen Leistung von 3 A (5 V). Die ansteuerbaren Header auf diesem Board
kénnen zusammen maximal 500 LEDs bedienen.

Vor dem Installieren oder Ausbau einer Komponente muss die Stromversorgung ausgeschaltet
oder das Netzkabel aus der Steckdose gezogen sein. Nichtbeachtung kann zu schweren Schaden
am Motherboard, Peripheriegeraten oder Komponenten fiihren.

@

Die tatséchliche Beleuchtung und Farbe variieren je nach LED-Leiste.

A

Falls Ihre LED-Leiste nicht aufleuchtet, Giberpriifen Sie, ob die ansteuerbare RGB LED-Leiste
in der richtigen Ausrichtung verbunden ist und ob der 5V Anschluss mit dem 5V Header auf
dem Motherboard richtig justiert wurde.

Die ansteuerbare RGB LED-Leiste leuchtet nur, wenn das System eingeschaltet ist.

Die ansteuerbare RGB LED-Leiste muss separat erworben werden.
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12. AURA RGB-Header
Der AURA RGB-Header erméglicht lhnen, RGB LED-Leisten zu verbinden.

o000

RGB_HEADER

PIN 1 _nnnn

+12VG R B

R

Der AURA RGB-Header unterstiitzt mehrfarbige 5050 RGB LED-Leisten (12 V/G/R/B) mit einer
maximalen Leistung von 3 A (12V).

2

Vor dem Installieren oder Ausbau einer Komponente muss die Stromversorgung ausgeschaltet
oder das Netzkabel aus der Steckdose gezogen sein. Nichtbeachtung kann zu schweren Schaden
am Motherboard, Peripheriegeréten oder Komponenten fiihren.

@

Die tatséchliche Beleuchtung und Farbe variieren je nach LED-Leiste.

A

Falls Ihre LED-Leiste nicht aufleuchtet, iberprifen Sie, ob das RGB LED-Verlangerungskabel
und die RGB LED-Leiste in der richtigen Ausrichtung verbunden sind und ob der 12V
Anschluss mit dem 12V Header auf dem Motherboard richtig justiert wurde.

+  Die LED-Leiste leuchtet nur, wenn das System eingeschaltet ist.

. Die LED-Leiste muss separat erworben werden.
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13. CMOS-Loschen-Header

Der CMOS-Loschen-Header ermdglicht Ihnen, den Real Time Clock (RTC) RAM in CMOS zu
|6schen, der die Parameter fiir Datum, Uhrzeit, Systemkennworter und Systemeinrichtung
enthalt.

CLRTC

PIN1

"GND

+3V_BAT

Um den RTC RAM zu |8schen:
1. Schalten Sie den Computer aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz.

2. SchlieBen Sie die Pole 1-2 mit einem Metallobjekt oder einer Jumperkappe fiir etwa 5
bis 10 Sekunden kurz.

3. Verbinden Sie das Netzkabel und schalten den Computer ein.

4. Halten Sie die <Entf> Taste wéahrend des Bootvorgangs gedriickt und rufen Sie das BIOS
auf, um die Daten neu einzugeben.

SchlieBen Sie die Kontakte NICHT kurz, auBBer wenn Sie den RTC-RAM Iéschen. Das KurzschlieBen
oder Platzieren einer Jumper-Kappe verursacht Systemstartfehler!

und schlieBen Sie die beiden Kontakte noch einmal kurz, um die CMOS RTC RAM-Daten zu

% Wenn die oben genannten Schritte nicht helfen, entfernen Sie die integrierte Knopfzellen-Batterie
— |6schen. Setzen Sie nach dem Lschen des CMOS die Knopfzellen-Batterie wieder ein.
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14. COM-Anschluss-Header
Der COM (serielle)-Anschlussheader erméglicht Ihnen, ein COM-Anschlussmodul zu
verbinden. Verbinden Sie das Kabel des COM-Anschlussmoduls mit diesem Header,
installieren Sie dann das Modul in einer Steckplatz6ffnung am Systemgehause.

% Das COM-Anschlussmodul ist separat erhéltlich.

15. Frontblenden-Audio-Header

Der Fronttafel-Audio-Header st fiir ein am Gehause befestigtes Frontblenden-Audio-E/A-
Modul, das HD Audiostandard unterstiitzt. Verbinden Sie das eine Ende des Frontblenden-
Audio-E/A-Modul-Kabels mit diesem Header.

e
O

SENSE1_RETUR
SENSE2_RETUR

AGND
NC

AAFP

PIN 1

g

PORT2L

PORT2R

PORTIL
PORT1R
SENSE_SEND

HD-audio-compliant
pin definition

R Wir empfehlen Ihnen, ein High-Definition Frontblenden-Audiomodul mit diesem Anschluss zu
verbinden, um die High-Definition Audio-Funktionen dieses Motherboards zu nutzen.
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16.  System-Panel-Header
Der System-Panel-Header unterstitzt mehrere Funktionen fiir am Gehduse befestigte Gerate.

O] == )
O

ne

0 Co= ..

PLED ||PWRSW [[SPEAKER|

3+
+ ()
I faYat- 2PN S5%S
S Hizz zoo2s
faia0 f00aE

[ G o o

| — m
M e T e )

. Systembetriebs-LED-Header (PLED)
Die 2-poligen und/oder 3-1-poligen Header ermdglichen Ihnen, die Systembetriebs-LED
zu verbinden. Die Systembetriebs-LED leuchtet, wenn das System an eine Stromquelle
angeschlossen ist oder wenn Sie das System einschalten. Sie blinkt, wenn sich das System im
Ruhezustand befindet.

. Header fiir Speichergerateaktivitats-LED (HDD_LED)

Der 2-polige Header erméglicht Ihnen, die Speichergerateaktivitats-LED zu verbinden. Die
Aktivitats-LED des Speichergerats leuchtet oder blinkt, wenn Daten vom Speichergerat oder
der Zusatzkarte des Speichergerats gelesen oder auf diese geschrieben werden.

. Systemlautsprecher-Header (SPEAKER)
Der 4-polige Header ermdéglicht Ihnen, den am Gehéduse befestigten Systemlautsprecher zu
verbinden. Der Lautsprecher ermdglicht lhnen, Systemsignale und Warnténe zu héren.

. Header fiir die Ein-/Austaste / Soft-Off-Taste (PWRSW)

Der 3-1-polige Header ermdglicht Ihnen, die Ein-/Austaste fiir das System zu verbinden.
Driicken Sie die Ein-/Austaste, um das System einzuschalten oder in den Ruhezustand oder
Soft-Off-Modus zu versetzen (je nach den Einstellungen des Betriebssystems).

. Header fiir die Reset-Taste (RESET)
Der 2-polige Header erméglicht Ihnen, die am Gehause befestigte Reset-Taste zu verbinden.
Driicken Sie die Reset-Taste, um das System neu zu starten.

. Gehéuseeingriffs-Header (CHASSIS)

Der 2-polige Header ermdglicht Ihnen, einen am Gehause befestigten
Einbruchserkennungssensor oder Schalter zu verbinden. Der Gehduseeingriffssensor oder
-schalter sendet ein hochenergetisches Signal zum Header, wenn eine Gehdusekomponente
entfernt oder ersetzt wird. Das Signal wird dann als Gehduseeingriffsereignis abgegeben.

c]

& 7/ &

PLED+
PLED

Ground

STCON#

®

HDD_LED+
HDD_LED-
R
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17.  Thermischer Sensor-Header
Der Header fiir thermische Sensoren ermdglicht Ihnen, einen Sensor zur Uberwachung der
Temperatur der Gerate und der kritischen Komponenten im Inneren des Motherboards zu
verbinden. SchlieBen Sie den thermischen Sensor an und platzieren Sie ihn am Gerét oder an
der Komponente des Motherboards, um die Temperatur zu messen.

ik e
O

o000

0 Co= ..

E T SENSOR

g5

5 " PIN1

GND

SENSOR IN

/ Der thermische Sensor ist separat erhaltlich.
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18. Thunderbolt™-Header
Der Thunderbolt™-Header erméglicht Ihnen, eine Thunderbolt™-E/A-Zusatzkarte zu
verbinden, die von der Intel Thunderbolt™ Technologie untersttitzt wird, sodass Sie
Thunderbolt™-fahige Gerate in einer Reihenschaltungskonfiguration anschlieen kénnen.
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z o
Hﬂ
B xZ
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: +30z
=5 < !
i 3982855
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1 dddgdmf
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Die Thunderbolt™-E/A-Zusatzkarte und das Thunderbolt™-Kabel sind separat erhéltlich.

Bitte besuchen Sie die offizielle Webseite Ihrer gekauften Thunderbolt™-Karte fiir weitere
Details zur Kompatibilitat.

k Die Thunderbolt™-Karte kann nur verwendet werden, wenn sie im PCIEX4 Steckplatz installiert ist.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Thunderbolt™-Karte in den PCIEX4 Steckplatz installiert wird.
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19. BIOS-FlashBack™-LED
Die BIOS FlashBack™-LED leuchtet oder blinkt, um den Status von BIOS FlashBack™

anzuzeigen.
FHEE LT =)
.
o FLBK_LED
. I
==
! @ e o @
Oidg [ -
2 | —
] H
H
N
P omm
T
LED-Status Beschreibung
Blinkend BIOS-Flashing wird durchgefiihrt
Leuchtet dauerhaft BIOS-Flashing arbeitet nicht normal
/ Weitere Informationen zur BIOS FlashBack™-Funktion finden Sie im Abschnitt BIOS Update Utility.
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20. Q-LEDs

Die Q-LED:s priifen Schliisselkomponenten (CPU, DRAM, VGA und Systemstartgeréte) wéhrend
des Motherboard-Startvorgangs. Wenn ein Fehler gefunden wird, leuchtet die LED der
kritischen Komponente, bis das Problem geldst ist.

§

= CPU (RED)

) ©= DRAM (YELLOW)

= VGA (WHITE)

= BOOT (YELLOW GREEN)

EEEE] i i
O

T oRE

XGT0E-PLUS

V:\i:IEE QL zg@ ® é
\))é o o Dm e o N\

= * cmm
mmC J e T C 7 [y,

/ Die Q-LEDs zeigen die wahrscheinlichste Ursache des Fehlers und somit den Ausgangspunkt
fur die Problembehandlung an. Die tatséchliche Ursache kann sich jedoch von Fall zu Fall
unterscheiden.
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Basisinstallation

2.1 lhr Computersystem aufbauen
/ Die Abbildungen in diesem Abschnitt sind nur als Referenz gedacht. Das Motherboard-Layout
kann je nach Modellen variieren, aber die Installationsschritte sind die gleichen.

2.1.1 CPU Installation

/' \ +  Stellen Sie sicher, dass Sie eine CPU verwenden, die fiir den AM5 Sockel ausgelegt ist. Die
/ e\ CPU passt nur in einer Richtung hinein. Wenden Sie KEINE Gewalt an, um die CPU in den
Sockel einzustecken, um ein Verbiegen der Kontakte und eine Beschddigung der CPU zu

vermeiden.

ASUS haftet nicht fiir Schaden aufgrund falscher CPU-Installation/-Entfernung, falscher CPU-
Ausrichtung/-Platzierung bzw. fiir Schaden durch Unachtsamkeit des Nutzers.

L& Ziehen Sie alle Netzkabel, bevor Sie die CPU installieren.
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Installation des Kiihlsystems

2.1.2

Kiihlsystem und der CPU auf, bevor Sie

Falls erforderlich, tragen Sie die
Wérmeleitpaste auf dem CPU-
das Kiihlsystem installieren.

So installieren Sie einen CPU-Kiihlkorper und Liifter (Typ 1)

2-3
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Bei Verwendung dieses CPU-Lliftertyps entfernen Sie nur die
Schrauben und das Feststellbauteil. Entfernen Sie nicht die Platte
auf der Unterseite.
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So installieren Sie einen AlO-Kiihler

Wenn Sie einen AiO-Kihler installieren méchten, empfehlen wir Ihnen, den AiO-Kiihler nach der

Installation des Motherboards in das Gehduse zu installieren.

CPU_FAN

2-5
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2.1.3 DIMM Installation

° 2
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2.14 M.2 Installation

Der unterstlitzte M.2-Typ variiert je nach Motherboard.

Waérmeleitpad mit einer Dicke von 1,25 mm zu ersetzen.

+  Die Abbildungen zeigen nur die Installationsschritte fiir einen einzelnen M.2 Steckplatz. Die
Schritte sind fiir die anderen M.2 Steckplétze gleich, wenn Sie ein M.2 in einem anderen M.2
Steckplatz installieren méchten.

R Falls das Warmeleitpad am M.2 Kiihlkdrper beschédigt wird, empfehlen wir, es durch ein

Verwenden Sie zum Entfernen oder Einsetzen der in diesem Abschnitt genannten Schrauben
oder Schraubensockel einen Kreuzschlitzschraubendreher.

. Das M.2 SSD ist separat erhaltlich.

Lésen Sie die Schrauben der M.2 Kithlkdrper.

N

Heben Sie die Kiihlkorper an und entfernen Sie sie.
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3. Installieren Sie lhr M.2 in Ihrem M.2 Steckplatz. Die Schritte konnen bei der Installation von M.2
verschiedener Lange unterschiedlich sein. Bitte geben Sie auf die verschiedenen Typen und
deren Installationsschritte unten acht:

. So installieren Sie ein M.2im M.2_1-, M.2_3- und M.2_4-Steckplatz

Fiir die 2280-Lange

A (optional) Bringen Sie das mitgelieferte M.2 Gummipad an, falls Sie
ein einseitiges M.2 Speichergerét installieren. Bringen Sie NICHT die
mitgelieferten M.2 Gummipads an, wenn Sie ein doppelseitiges M.2
Speichergerat installieren. Die vorinstallierte Gummiauflage ist mit
doppelseitigen M.2 Speichergerdten kompatibel.

B. Drehen Sie den M.2 Q-Riegel und justieren Sie ihn so, dass der Griff vom M.2
Steckplatz weg zeigt.

Installieren Sie lhr M.2 im M.2 Steckplatz.
D. Drehen Sie den M.2 Q-Riegel im Uhrzeigersinn, um das M.2 zu befestigen.

o=

[

Fur die 2260-, 2242-Lange

A (optional) Bringen Sie das mitgelieferte M.2 Gummipad an, falls Sie
ein einseitiges M.2 Speichergerét installieren. Bringen Sie NICHT die
mitgelieferten M.2 Gummipads an, wenn Sie ein doppelseitiges M.2
Speichergerét installieren. Die vorinstallierte Gummiauflage ist mit
doppelseitigen M.2 Speichergerdten kompatibel.

/ Fiihren Sie diesen Schritt nur aus, wenn Sie ein M.2 vom Typ 2260 installieren méchten.
B. Installieren Sie den mitgelieferten Schraubensockel am Schraubenloch der
passenden M.2-Lénge, in dem Sie [hr M.2 installieren mdchten.
C Installieren Sie lhr M.2 im M.2 Steckplatz.
D. Befestigen Sie lhr M.2 mit der Schraube des mitgelieferten

Schraubensockels.
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So installieren Sie ein M.2 im M.2_2-Steckplatz
Fir die 22110-Lénge

A. Drehen Sie den M.2 Q-Riegel und justieren Sie ihn so, dass der Griff vom M.2
Steckplatz weg zeigt.

B. Installieren Sie Ihr M.2 im M.2 Steckplatz.

C Drehen Sie den M.2 Q-Riegel im Uhrzeigersinn, um das M.2 zu befestigen.

© © © -9

Eiir die 2242-, 2260-, 2280-Lénge

A Entfernen Sie die vorinstallierte |6sbare M.2 Q-Riegel-Schraube am
Schraubenloch der 22110-Lénge.

B. Installieren Sie den M.2 Q-Riegel am Schraubenloch der passenden M.2-
Lange, in dem Sie lhr M.2 installieren méchten.

C. Drehen Sie den M.2 Q-Riegel und justieren Sie ihn so, dass der Griff vom M.2
Steckplatz weg zeigt.

D. Installieren Sie Ihr M.2 im M.2 Steckplatz.

Drehen Sie den M.2 Q-Riegel im Uhrzeigersinn, um das M.2 zu befestigen.

12

o

© © ©

Kapitel 2: Grundinstallation



4. Entfernen Sie die Schutzfolie von den Warmeleitpads auf der Unterseite der Kiihlkorper.

Falls das Warmeleitpad am M.2 Kiihlkdrper beschadigt wird und ausgetauscht werden muss,
empfehlen wir, es durch ein Warmeleitpad mit einer Dicke von 1,25 mm zu ersetzen.

5. Setzen Sie die Kiihlkorper ein.

6. Befestigen Sie die Kiihlkdrper mit den zuvor entfernten Schrauben.
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2.1.5 Motherboard Installation

1. Installieren Sie das Motherboard in das Gehduse. Achten Sie hierbei darauf, dass die hinteren
E/A-Anschlisse genau auf die E/A-Blende in der Gehduseriickwand ausgerichtet sind.

2. Setzen Sie neun (9) Schrauben in die durch Kreise markierten Bohrlocher ein, um das
Motherboard im Gehause zu befestigen.

& Ziehen Sie die Schrauben NICHT zu fest! Sonst wird das Motherboard beschadigt.
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2.1.6 ATX Stromversorgung

ODER

/ ' Stellen Sie sicher, dass Sie den 8-poligen Stromstecker oder beide 8-poligen Stromstecker
anschlieBen.
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2.1.7 SATA-Gerateanschliisse
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2.1.8 E/A-Anschliisse auf der Frontseite

So installieren Sie den Frontblenden- So installieren Sie den USB 3.2 (Gen2)
Typ-C Anschluss

&
‘ X

\’/ USB 3.2 (Gen2) Typ-C

/N Dieser Anschluss passt nur in einer Richtung.
Driicken Sie den Anschluss, bis er einrastet.

So installieren Sie den USB 3.2 (Gen1) So installieren Sie den USB 2.0
Anschluss Anschluss

‘ USB2.0

% USB 3.2 (Gen1)

So installieren Sie den Frontblenden
Audio-Anschluss
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2.1.9 Erweiterungskarte installieren

So installieren Sie eine PCIE x16 Karte

So installieren Sie eine PCIE x4 Karte
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So installieren Sie eine Karte der Thunderbolt™-Serie

Der USB Typ-C-
Anschluss verbindet
Thunderbolt-Gerate

Der MiniDP-
Eingang wird mit
dem DP-Ausgang
auf dem
Motherboard oder
einer VGA-Karte
verbunden

6-poliger PCle-Stromanschluss

T

= e e

USB 2.0-Header

Thunderbolt™-Header

AEN

Die Thunderbolt™-Karte kann nur verwendet werden, wenn sie im PCle x4 Steckplatz installiert ist.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Thunderbolt™-Karte in den PCle x4 Steckplatz installiert wird.

7

«  Schritt 6 ist optional. Verbinden Sie bitte einen 6-poligen PCle-Stromanschluss, wenn Sie die
Thunderbolt™-Schnellladefunktion des USB Typ-C-Anschlusses zum Aufladen eines Geréts
mit 5V oder mehr verwenden méchten.

. Der Typ C_1-Anschluss unterstiitzt bis zu 20 V-Gerate, und der Typ C_2-Anschluss unterstiitzt
bis zu 9 V-Geréte, wenn der 6-polige PCle-Stromanschluss verbunden ist.

«  DieKarte der Thunderbolt™ Serie ist separat erhaltlich.

«  Bitte besuchen Sie die offizielle Webseite Ihrer gekauften Thunderbolt™-Karte fiir weitere
Details zur Kompatibilitat.

TUF GAMING X670E-PLUS
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2.2 BIOS Update Utility
BIOS FlashBack™

Mit BIOS Flashback™ konnen Sie das BIOS miihelos aktualisieren, ohne das vorhandene BIOS oder
Betriebssystem aufzurufen.

So verwenden Sie BIOS Flashback™:

1. Stecken Sie ein USB-Speichergerat in den BIOS FlashBack™-Anschluss.

R Wir empfehlen Ihnen, einen USB 2.0 Speichergerat zu verwenden, um die neueste BIOS-Version fiir
eine bessere Kompatibilitdt und Stabilitdt zu speichern.

2. Besuchen Sie https://www.asus.com/support/, um die neueste BIOS-Version fiir dieses
Motherboard herunterzuladen.

3. Benennen Sie die Datei manuell in TX670EL.CAP um oder starten Sie die Anwendung
BIOSRenamer.exe, um die Datei automatisch umzubenennen. Kopieren Sie sie dann auf Ihr

USB-Speichergerét.
Die Anwendung BIOSRenamer.exe ist zusammen mit lhrer BIOS-Datei gepackt, wenn Sie eine
BIOS-Datei fiir ein BIOS FlashBack™-kompatibles Motherboard herunterladen.

4. Fahren Sie lhren Computer herunter.

5. Halten Sie die BIOS FlashBack™-Taste drei (3) Sekunden lang gedriickt, bis die BIOS
FlashBack™-LED dreimal blinkt: Die BIOS FlashBack™-Funktion ist nun aktiv.

BIOS FlashBack™-Anschluss BIOS-Flashback™-Taste

6. Warten Sie bis das Licht ausgeht, was bedeutet, dass die Aktualisierung des BIOS beendet ist.

Fur weitere Aktualisierungsprogramme im BIOS-Setup beziehen Sie sich auf den Abschnitt
Aktualisieren des BIOS im Kapitel 3.

/'\ + Trennen Sie wéhrend der BIOS-Aktualisierung nicht das tragbare Laufwerk oder die
Lo Stromversorgung, da der Vorgang sonst unterbrochen wird. Im Falle einer Unterbrechung
folgen Sie bitte den empfohlenen Schritten noch einmal.

Falls die Anzeige fiir fiinf Sekunden blinkt und danach dauerhaft leuchtet, bedeutet dies, dass
die BIOS-Flashback™-Funktion nicht richtig ausgefiihrt wird. Dies kann durch unsachgemaBe
Installation des USB-Speichergerat und den Dateinamen / Dateiformat-Fehler verursacht
werden. In diesem Fall, starten Sie das System neu, um die Anzeige auszuschalten.

Die BIOS-Aktualisierung kann Risiken beinhalten. Wird das BIOS-Programm durch den
Prozess beschadigt, so dass ein Systemstart nicht mehr méglich ist, nehmen Sie bitte Kontakt
mit dem lokalen ASUS-Service-Zentrum auf.

2-18 Kapitel 2: Grundinstallation



Weitere Informationen zur Verwendung der BIOS FlashBack™-Funktion finden Sie unter
https://www.asus.com/support/ oder durch Scannen des unteren QR-Codes.

2.3 Riicktafel- und Audio-Anschliisse des Motherboards

2.3.1 Hintere E/A-Anschliisse

Riicktafelanschliisse

1. DisplayPort-Anschluss

USB 3.2 (Gen2) Typ-A Anschliisse 3,4 und 21

USB 3.2 (Gen1) Typ-A Anschliisse 20, 10, 11 und 22
Ethernet-Anschluss*

HDMI-Anschluss

USB 3.2 (Gen2) Typ-C Anschluss C2

USB 3.2 (Gen2x2) Typ-C Anschluss C18

USB 3.2 (Gen1) Anschluss 23 mit BIOS-FlashBack™-Funktion
9. BIOS-Flashback™-Taste

10.  Audio-Buchsen**

®|IN O AW

* und **: Beziehen Sie sich fiir die Definitionen der LAN-Anschluss LED, und Audi hliisse auf die Tabell

Wir empfehlen dringend, dass Sie lhre Geréte mit Anschliissen mit identischer
Datentibertragungsrate verbinden. Verbinden Sie beispielsweise fiir eine schnellere
Datentibertragung und bessere Leistung Ihre USB 3.2 (Gen1)-Geréte mit den USB 3.2 (Gen1)-
Anschlissen.
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* Ethernet-Anschluss LED-Anzeige

Aktivitats-/Verbindungs-LED SPEED-LED ACTILINK

Status Beschreibung Status Beschreibung LE'[ SPEEJD'LED

AUS Nicht verbunden | | AUS Nicht verbunden g

GRUN Verbunden GRON 2,5 Gb/s-Verbindung .

BLINKEND Datenaktivitat ORANGE 1 Gb/s-/100 Mb/s-/ Ethernet-Anschiuss
10 Mb/s-Verbindung

** Audio 2-, 4-, 5.1- oder 7.1-Kanalkonfiguration

Anschluss 2-Kanal 4-Kanal 5.1-Kanal 7.1-Kanal
Hellblau .
(Riickseite) - - - Seitenlautsprecher
Hellgriin Frontlautsprecher = Frontlautsprecher = Frontlautsprecher = Frontlautsprecher
(Riickseite)
Rosa B _ _ B
(Riickseite)
Schwarz . . .
(Riickseite) - Rucklautsprecher | Rucklautsprecher | Rucklautsprecher
Orange
(Riickseite) - - Center/ Subwoofer | Center/Subwoofer
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2.3.2 Audio E/A-Anschliisse

Audio E/A-Anschliisse
. @ orange O light blue
. @ black @ ime
@ et 0 pink

Anschluss von 2-Kanal-Lautsprechern

@ ==
o o
[] []
Anschluss von 4-Kanal-Lautsprechern
\
A4

©

o o

1 [

I ==
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Anschluss von 5.1-Kanal Lautsprechern

AUDIO  AUDIO  AUDIO
INPUTS INPUTS INPUTS

== B

Rear Front Center/
Subwoofer

\
© ©
i g

Anschluss von 7.1-Kanal Lautsprechern
(

—
Rear  Front
r® @

INPUTS.
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24 Erstmaliges Starten

1. Bringen Sie nach Vervollstandigen aller Anschlisse die Abdeckung des Systemgehéuses
wieder an.

Stellen Sie sicher, dass alle Schalter im ausgeschalteten Zustand sind.
Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzanschluss an der Riickseite des Systemgehauses.

Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose, die einen Uberspannungsschutz besitzt.

DA s NS

Schalten Sie die Geréte in folgender Reihenfolge ein:

a.  Uberwachen

b.  Externe Speichergerite (fangen Sie mit dem letzten Gerat in der Kette an)
¢ Systemstromversorgung

6. Nach dem Einschalten leuchtet die Systembetriebs-LED auf dem vorderen Bedienfeld des
Computers. Bei ATX-Stromversorgungen leuchtet die System-LED nach Betdtigen des ATX-
Stromschalters. Bei ATX-Stromversorgungen leuchtet die System-LED nach Betdtigen des ATX-
Stromschalters. Nachdem die System-LED aufleuchtet, leuchtet die Monitor-LED oder andert
sich die Farbe von Orange in Griin, wenn Ihr Monitor konform mit den “griinen” Standards ist
oder eine “Strom-Standby”-Funktion besitzt.

Das System durchlauft jetzt Einschaltselbsttests (POST). Wahrend die Tests ausgefiihrt werden,
werden zusatzliche Meldungen auf dem Bildschirm angezeigt. Wird 30 Sekunden nach
Einschalten des Systems nichts angezeigt, hat das System einen Einschaltselbsttest u.U. nicht
bestanden. Priifen Sie die Einstellungen und Anschliisse der Jumper, oder bitten Sie Ihren
Héndler um Hilfe.

7. Halten Sie kurz nach dem Einschalten die Taste <Entf> gedriickt, um das BIOS-Setup-
Programm aufzurufen. Folgen Sie den Anweisungen in Kapitel 3.

25 Ausschalten des Computers

Das Driicken des Stromschalters fiir kiirzer als vier Sekunden stellt das System, wenn es eingeschaltet
ist, auf den Schlaf-Modus oder Soft-Aus-Modus je nach der BIOS-Einstellung. Das Driicken des
Stromschalters fiir kiirzer als vier Sekunden stellt das System, wenn es eingeschaltet ist, auf den
Schlaf-Modus oder Soft-Aus-Modus je nach der BIOS-Einstellung.
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BIOS- und RAID-Unterstiitzung

/ Weitere Informationen zu BIOS- und RAID-Konfigurationen finden Sie unter
WWw.asus.com/support.

3.1 Kennenlernen des BIOS
Das neue ASUS UEFI BIOS ist ein Unified Extensible Interface, das mit der UEFI-Architektur
kompatibel ist und bietet eine benutzerfreundliche Oberfldche, die Gber das herkémmliche

Tastatur-BIOS hinaus geht, um eine flexible und komfortable Mauseingabe zu ermdglichen.
Benutzer kdnnen somit das UEFI BIOS genauso einfach und unkompliziert bedienen wie ihr
Betriebssystem. Der Begriff "BIOS" in diesem Benutzerhandbuch bezieht sich auf "UEFI BIOS",
soweit nicht anders angegeben.

Im BIOS (Basic Input und Output System) sind die Einstellungen der System-Hardware, z.B.

Datentragerkonfiguration, Ubertaktungseinstellungen, erweiterte Energieverwaltung und Boot-
Geratekonfiguration, die zum Systemstart benétigt werden, im Motherboard-CMOS gespeichert.
Unter normalen Umsténden eignen sich die Standard-BIOS-Einstellungen zur Erzielung optimaler

Leistung. Andern Sie nicht die Standard BIOS Einstellungen ausgenommen unter folgenden
Umstanden:

Eine Fehlermeldung erscheint auf dem Bildschirm wéhrend des Systemstarts, die Sie
auffordert, die BIOS-Einstellungen aufzurufen.

Sie haben eine neue Systemkomponente installiert, die weitere BIOS-Einstellungen oder
Aktualisierungen erfordert.

y ' \ Ungeeignete BIOS-Einstellungen kdnnen Instabilitat und Startfehler verursachen. Wir
LER) pfehlen lhnen dring
Servicemitarbeiters zu dndern.

9

Die BIOS-Einstellungen und Optionen kdnnen aufgrund verschiedener BIOS-Versionen variieren.

Weitere Informationen zu BIOS-Konfigurationen finden Sie unter
https://www.asus.com/support. Oder Sie laden das BIOS-Handbuch
durch Scannen des QR-Codes herunter.

% Bitte beziehen Sie sich bei den Einstellungen und Optionen auf die aktuellste BIOS-Version.
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3.2 BIOS-Setup-Programm

Verwenden Sie das BIOS-Setup, um das BIOS zu aktualisieren und die Parameter zu konfigurieren.
Die BIOS-Oberfléche enthélt Navigationstasten und eine kurze Bildschirmhilfe, um Sie durch die
Benutzung des BIOS-Setup-Programms zu fiihren.

BIOS-Ausfiihrung beim Startup

Um das BIOS-Setup beim Start aufzurufen, driicken Sie <Entf> oder <F2> wéhrend des Power-On-
Self-Test (POST). Wenn Sie <Entf> oder <F2> nicht driicken, werden die POST-Routinen fortgefiihrt.
BIOS nach dem POST starten

BIOS nach dem POST starten

. Driicken Sie gleichzeitig <Strg> + <Alt> + <Entf>.

. Driicken Sie die Reset-Taste auf dem Gehéuse.

. Driicken Sie die Ein-/Austaste zum Ausschalten des Systems und schalten Sie es dann erneut
ein. Tun Sie dies nur, wenn Ihnen der Start des BIOS mit den ersten zwei Optionen nicht
gelungen ist.

Nachdem Sie eine der drei Optionen ausgefiihrt haben, driicken Sie <Entf>, um das BIOS aufzurufen.

4& . Falls Sie eine Maus fiir die Navigation im BIOS-Setup-Programm verwenden mochten, sollten
Sie eine USB-Maus an das Motherboard anschlieen.

Laden Sie bitte die Standardeinstellungen, wenn das System nach Anderung der
BIOS-Einstellungen instabil geworden ist. Wahlen Sie hierzu Load Optimized Defaults
(Optimierte Standardwerte laden) im Exit-MenU oder driicken Sie <F5>.

Wenn der Systemstart fehlschldgt, nachdem Sie eine BIOS-Einstellung geandert haben,
versuchen Sie das CMOS zu l6schen und das Motherboard auf seine Standardwerte
zuriickzusetzen.

Das BIOS-Setup-Programm unterstiitzt keine Bluetooth-Gerate.

BIOS Menii

Das BIOS-Setup-Programm kann in zwei Modi ausgefiihrt werden: EZ Mode und Advanced Mode
(Erweiterter Modus). Sie konnen die Modi unter Setup-Modus im Abschnitt Boot-Menii oder
durch Driicken der <F7>-Schnelltaste andern.
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3.3 ASUS EZ Flash 3

Mit ASUS EZ Flash 3 kénnen Sie das BIOS miihelos aktualisieren, ohne ein auf dem Betriebssystem
basierendes Programm verwenden zu mussen.

R Stellen Sie sicher, dass Sie die BIOS-Standardeinstellungen laden, um Systemkompatibilitat
und Stabilitat zu gewahrleisten. Wahlen Sie hierzu Load Optimized Defaults (Optimierte
Standardwerte laden) im Exit-Meni oder driicken Sie <F5>.

So aktualisieren Sie das BIOS:

/' . Diese Funktion kann Geréate wie USB-Flashlaufwerke mit FAT 32/16 Formatierung und nur
/ e einer einzelnen Partition unterstiitzen.

Schalten Sie das System NICHT aus oder setzen es zurlick wéhrend der Aktualisierung des
BIOS, um Systemstartfehler zu vermeiden!

1. Stecken Sie ein USB-Flashlaufwerk mit der neusten BIOS-Datei in einen USB-Anschluss.

2. Gehen Sie im BIOS-Setup-Programm zu Advanced Mode. Gehen Sie zum Men(i Tool, wéhlen
Sie ASUS EZ Flash 3 Dienstprogramm und driicken Sie die <Eingabe>-Taste.

3. Driicken Sie die Links-/Rechts-Pfeiltasten, um zum Feld Drive (Laufwerk) zu navigieren.

4, Driicken sie die Auf/Ab-Pfeiltasten, um das USB-Flashlaufwerk mit der neuesten BIOS-Datei zu
finden und driicken Sie die <Eingabetaste>.

5. Driicken Sie die Links-/Rechts-Pfeiltasten, um zum Feld Folder (Ordner) zu navigieren.

6. Drlicken sie die Auf/Ab-Pfeiltasten, um die BIOS-Datei zu finden und driicken Sie die
<Eingabetaste>, um den Aktualisierungsprozess durchzufiihren. Wenn abgeschlossen, starten
Sie das System neu.
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34 ASUS CrashFree BIOS 3

ASUS CrashFree BIOS 3 ist ein Auto-Wiederherstellungs-Programm, das Ihnen erlaubt, die BIOS-
Datei wiederherzustellen, falls sie versagt oder wahrend der Aktualisierung beschédigt wurde. Sie
kénnen eine beschadigte BIOS-Datei tiber das USB-Flash-Laufwerk mit der aktuellen BIOS-Datei
wiederherstellen.

Wiederherstellen

1. Laden Sie die neueste BIOS-Version fiir dieses Motherboard unter
https://www.asus.com/support/ herunter.

2. Benennen Sie die BIOS-Datei in ASUS.CAP oder TX670EL.CAP um und kopieren Sie die
umbenannte BIOS-Datei auf ein USB-Flash-Laufwerk.

3. Schalten Sie das System ein.
4, SchlieBen Sie das USB-Flash-Laufwerk mit der BIOS-Datei an einen USB-Anschluss an.

5. Die Anwendung durchsucht die Gerate automatisch nach der BIOS-Datei. Wenn gefunden,
liest die Anwendung die BIOS-Datei und ladt automatisch die ASUS EZ Flash 3-Anwendung.

6. Sie miissen im BIOS-Setup-Programm die BIOS-Einstellungen wiederherstellen. Um die
Systemstabilitat und -Kompatibilitét zu gewéhrleisten, empfehlen wir lhnen, dass Sie <F5>
driicken, um die BIOS-Standardwerte zu laden.

/' Schalten Sie das System NICHT aus oder setzen Sie es zurlick, wéhrend der Aktualisierung des
L BIOS! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!
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3.5 RAID Konfigurationen

Das Motherboard enthélt die AMD RAIDXpert2-Technologie, die Volume, RAIDABLE, RAID 0, RAID 1
und RAID 10 (abhéngig von der Systemlizenz) Konfigurationen unterstiitzt.

R Weitere Informationen zur Konfiguration Ihrer RAID-Sets finden Sie
im RAID-Konfigurationshandbuch unter
https://www.asus.com/support oder durch Scannen des QR-Codes.

RAID Definitionen

VOLUME bietet die Mdglichkeit, Speicher von einer oder mehreren Festplatten zu verkniipfen,
unabhéngig von der GroBe des Speicherplatzes auf diesen Festplatten. Diese Konfiguration ist
niitzlich, um Speicherplatz auf Festplatten zu erhalten, der bisher nicht von anderen Festplatten
in der Anordnung genutzt wird. Diese Konfiguration bietet keine Leistungsverbesserungen oder
Datenredundanz. Ein Festplattenfehler flihrt zu Datenverlust.

RAIDABLE Anordnungen (auch als RAID Ready bezeichnet) sind ein spezieller Volume-Typ

(JBOD), der es dem Benutzer ermdglicht, nach der Installation eines Systems mehr Speicherplatz
hinzuzufiigen oder eine redundante Anordnung zu erstellen. RAIDABLE Anordnungen werden mit
Option ROM, UEFI oder rcadm erstellt.

/ Die Méglichkeit, RAIDABLE Anordnungen zu erstellen, kann je nach System variieren.

RAID 0 (Data striping) veranlasst zwei identische Festplatten dazu, Daten in parallelen, versetzten
Stapeln zu lesen und zu schreiben. Die zwei Festplatten machen dieselbe Arbeit wie eine einzige
Festplatte, aber mit einer hoheren Datentransferrate, namlich doppelt so schnell wie eine

einzelne Festplatte, und beschleunigen dadurch den Datenzugriff und die Speicherung. Fiir diese
Konfiguration benétigen Sie zwei neue identische Festplatten.

RAID 1 (Data mirroring) kopiert ein identisches Daten-Image von einer Festplatte zu der Zweiten.
Wenn eine Festplatte versagt, dann leitet die Disk-Arrayverwaltungssoftware alle Anwendungen
zur anderen Festplatte um, die eine vollstandige Kopie der Daten der anderen Festplatte enthalt.
Diese RAID-Konfiguration verhindert einen Datenverlust und erhoht die Fehlertoleranz im ganzen
System. Verwenden Sie zwei neue Festplatten oder verwenden Sie eine existierende Festplatte
und eine neue fiir diese Konfiguration. Die neue Festplatte muss genau so gro3 oder groRer als die
existierende Festplatte sein.

RAID 10 kombiniert data striping und data mirroring, ohne dass Paritdten (redundante Daten)
errechnet und geschrieben werden miissen. Die RAID 10*-Konfiguration vereint alle Vorteile von
RAID 0- und RAID 1-Konfigurationen. Fir diese Konfiguration bendtigen Sie vier neue Festplatten,
oder eine bestehende und drei neue.
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Anhang

Hinweise
Informationen zur FCC-Konformitat

Verantwortliche Stelle: Asus Computer International
Adresse: 48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA
Telefon- / Fax-Nr.: (510)739-3777 / (510)608-4555

Dieses Gerét entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei
Bedingungen: (1) Dieses Gerat darf keine schadlichen Stdrungen verursachen, und (2) das Gert
muss empfangene Stérungen akzeptieren, einschlieBlich Stdrungen, die einen unerwiinschten
Betrieb verursachen kénnen.

Dieses Gerat wurde gepriift und entspricht den Grenzwerten fiir digitale Gerate der Klasse

B gemal Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden fiir ausreichenden Schutz

gegen Radiofrequenzenergie in Wohngegenden aufgestellt. Dieses Gerat erzeugt und

verwendet Radiofrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht entsprechend der
Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es Stérungen von Funkiibertragungen
verursachen. Es kann nicht fiir alle Installationen gewahrleistet werden, dass keine Stérungen
auftreten. Falls dieses Gerat Storungen des Rundfunk- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch
Ein- und Ausschalten des Gerats ermittelt werden kann, sollten Sie folgende MaBnahmen ergreifen,
um die Stérungen zu beheben:

- Andern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.

-VergroBern Sie den Abstand zwischen dem Gerat und dem Empféanger.

- SchlieBen Sie Geréat und Empfanger an unterschiedliche Netzspannungskreise an.

- Wenden Sie sich an den Fachhandler oder einen erfahrenen Radio-/ Fernsehtechniker.

HDMI-Markenhinweis

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind
Markenbezeichnungen oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing Administrator, Inc.
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Entsprechenserklarung von Innovation, Science and Economic
Development Canada (ISED)

Dieses Gerat stimmt mit lizenzfreiem/lizenzfreien RSS-Standard(s) von Innovation, Science and
Economic Development Canada iiberein. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerat darf keine schadlichen Stérungen verursachen, und (2) das Gerat muss empfangene
Stérungen akzeptieren, einschlielich Stérungen, die einen unerwiinschten Betrieb verursachen
kénnen.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et
Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique
Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Lexploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes : (1) I'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) I'utilisateur de I'appareil
doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est susceptible d'en
compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
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Google™ Lizenzbedingungen

Copyright© 2022 Google Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Unter der Apache Lizenz, Version 2.0 (die "Lizenz") lizenziert; Sie diirfen diese Datei nur in
Ubereinstimmung mit der Lizenz verwenden. Sie kénnen eine Kopie der Lizenz erhalten, unter:
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Sofern nicht durch geltendes Recht gefordert oder schriftlich vereinbart, gilt Software, die unter der

Lizenz verteilt wird, auf "AS IS" BASIS, OHNE GARANTIE ODER BEDINGUNGEN irgendeiner Art, weder
ausdriicklich noch konkludent.

Sehen Sie die Lizenz fiir die spezifischen Sprachrechte und Einschrénkungen im Rahmen der Lizenz.

Erklarung zur Erfiillung der Umweltschutzbestimmungen fiir das
Produkt

ASUS folgt dem Green-Design-Konzept, um unsere Produkte zu entwickeln und zu produzieren und
versichert, dass jede Stufe des ASUS-Produktkreislaufs die weltweiten Umweltschutzbestimmungen

erfiillt. Zusatzlich veroffentlicht ASUS die relevanten und auf den Bestimmungsanforderungen
basierenden Informationen.

Bitte beziehen Sie sich auf http://csrasus.com/Compliance.htm fiir rechtliche Hinweise basierend auf
den Bestimmungsanforderungen, die ASUS erfiillt

EU REACH und Artikel 33

Die rechtlichen Rahmenbedingungen fiir REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals) erfiillend, veroffentlichen wir die chemischen Substanzen in unseren
Produkten auf unserer ASUS REACH-Webseite unter http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

EU RoHS

Dieses Produkt entspricht der EU RoHS-Richtlinie. Weitere Einzelheiten finden Sie unter
http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=35.

India RoHS

Dieses Produkt entspricht der Vorschrift "India E-Waste (Management) Rules, 2016" und verbietet
die Verwendung von Blei, Quecksilber, sechswertigem Chrom, polybromierten Biphenylen (PBB)
und polybromierten Diphenylethern (PBDE) in Konzentrationen von mehr als 0,1% nach Gewicht
in homogenen Materialien und 0,01% nach Gewicht in homogenen Materialien fiir Cadmium,
abgesehen von den in Anhang Il der Vorschrift aufgefiihrten Ausnahmen.

Vietnam RoHS

ASUS-Produkte, die am oder nach dem 23. September 2011 in Vietnam verkauft werden, erfiillen die
Anforderungen des Vietnam Circular 30/2011/TT-BCT.

Céc san phdm ASUS ban tai Viét Nam, vao ngay 23 thang 9 ndm2011 tr& vé sau, déu phéi dép ting cac
yéu cau cia Thong tu 30/2011/TT-BCT clia Viét Nam.

Tiirkiye RoHS
AEEE Yénetmeligine Uygundur
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ASUS Recycling/Riicknahmeservices

Das ASUS-Wiederverwertungs- und Riicknahmeprogramm basiert auf den Bestrebungen, die
hochsten Standards zum Schutz der Umwelt anzuwenden. Wir glauben, dass die Bereitstellung einer
Loésung fiir unsere Kunden die Mdglichkeit schafft, unsere Produkte, Batterien, andere Komponenten
und ebenfalls das Verpackungsmaterial verantwortungsbewuft der Wiederverwertung zuzufiihren.
Besuchen Sie bitte die Webseite http:/csr.asus.com/english/Takeback.htm fiir Details zur
Wiederverwertung in verschiedenen Regionen.

Das Motherboard NICHT im normalen Hausmiill entsorgen. Dieses Produkt wurde entwickelt,

um ordnungsgemaf wiederverwertet und entsorgt werden zu kdnnen. Das Symbol der
durchgestrichenen Mdilltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt (elektrische und elektronische
Geréte) nicht im normalen Hausmdill entsorgt werden darf. Erkundigen Sie sich bei Ihren lokalen
Behdorden Uber die ordnungsgeméfe Entsorgung elektronischer Produkte.

Werfen Sie NICHT die quecksilberhaltigen Batterien in den Hausmdill. Das Symbol der
durchgestrichenen Miilltonne zeigt an, dass Batterien nicht im normalen Hausmdill entsorgt
werden dirfen.

Sicherheitshinweise

Das mit diesem Produkt mitgelieferte Zubehor wurde fiir die Verwendung zusammen mit diesem Produkt
entworfen und tberpriift. Verwenden Sie niemals Zubehar fiir andere Produkte, um der Gefahr eines
Stromschlags oder Brands vorzubeugen.
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Vereinfachte EU-Konformitéatserklarung

English ASUSTeK Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of
related Directives. Der gesamte Text der EU-Konformitétserklérung ist verfiigbar unter: www.asus.com/support.

Fran;ais AsusTek Cnmputer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critéres essentiels et autres clauses pertinentes des directives

I'UE peut étre télé ée a partir du site Internet suivant : www.asus.com/support.
Deutsch ASUSTeK (omputer Inc. erklart hiermit, dass dieses Gerat mit den i gen und anderen il der
i Der gesamte Text der EU &) unter: www.asus. Ik t.
Itallano ASUSTeK Computer Inc. con la presente dlchlara che questo disp fi i e alle altre di: izioni pertinenti con
late. Il testo pleto della dichi: ita UE é di ibile all'indirizzo: www.asus. t.
Pycexnii Komnanusi ASUS 3asisier, 4To 370 YCTPOICTBO COOTBETCTBYET M ApYruM BYIOIHM
BYIOUIHX YHCTa, CMOTPHTE Ha WWW.ASUS.cOm/Support.
Brarapekn C nactosimoro ASUSTeK Computer Inc. exsiapupa, e ToBa YCTPOIiCTBO € B COTBETCTBHE ChC ChIECTBEHNTE H3HCKBAHMS H IPYIHTE
Ha e Ie/nusT TEKET HA leKIapaunsita 3a chorsercrane va EC e jocrbnna na ajpec:
Www.asus.com/support.
Hrvatski ASUSTeK Computer In( ovlm izjavljuje da je ovaj uredaj sukladan s bitnim jevima i ostalim ju¢im odredb vezanih direktiva.

Cijeli tekst EU izjave o
Cestina Spoleénost ASUSTeK Computer Inc. timto prohlasuje, Ze toto zafizeni spliiuje zakladni pozadavky a dalsi prisluina ustanoveni souvisejicich
smérnic. PIné znéni prohlaseni o shodé EU je k dispozici na adrese: www.asus.com/support.

je na: www.asus. t.

Dansk ASUSTeK Computer Inc. erklaerer hermed, at d hed eri Ise med h g andre b Iseride
i Hele EU i kan findes pa: www.asus.com/support.

Nederlands ASUSTeK Computer Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiéle vereisten en andere relevante bepalingen van de

verwante richtlijnen. De volledige tekst van de EU ing van iteit is il op: Www.asus.

Eesti Kéesolevaga kinnitab ASUSTeK Computer Ing, et see seade vastab asjakohaste direktiivide oluliste nuetele ja teistele asjassepuutuvatele
satetele. EL vastavusdeklaratsiooni téielik tekst on saadaval jargmisel aadressil: www.asus. <om25uppor

Suomi ASUSTeK Computer Inc. ilmoittaa téten, ettd tama laite on asi i ja muiden tata koskevien

saadosten i EU. isuusilmoi koko teksti on i i asus /

EAN\nvika Me To mapév, n AsusTek Computer Inc. SnA@vel 6Tt auTr) 1) GUOKEVT) GUMHOPQW HETIC A1 ] Kait GAAEG OXETIKE

Sarageig Twv 08nyiwv g EE. To mipeg keipevo g Siidwang cupBarétnrag sivat £ u‘rn 0 ): WWw.asus.

Magyar Az ASUSTeK Computer Inc. ezennel kuelentl, hogy ezazeszkoz megfelel a 0 lényeges ko ényeinek és egyéb
AzEU teljes szévege innen letdltheté: www.asus.com/support.

i o P -

Latviski ASUSTeK Computer Inc. ar o pazino, ka si ierice atbilst saistito Direktivu b un citiem citiem
Pilns ES atbilstibas pazinojuma teksts pieejams Seit: www.asus.com/support.
Lietuviy,,ASUSTeK Computer Inc” Siuo tvirtina, kad 3is jrenginys atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas svarbias susijusiy direktyvy nuostatas. Visa
ES atitikties deklaracijos tekst galima rasti: www.asus.com/support.
Norsk ASUSTeK Computer Inc. erklerer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i relaterte
F ig tekst for EU i finnes pa: www.asus.

Polski Furma ASUSTeK Compnter Inc. niniejszym o$wiadcza, ze urzqdzeme to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi wlasciwymi
CY yrektyw. Pelny tekst deklaracji zgod i UE jest dostgpny pod adresem: www.asus. com/suppor
Portugués A ASUSTeK Computer Inc. declara que este di iti esta em os reqt iais e outras di
das Diretivas relacionadas. Texto integral da declaragao da UE di: em: asus. t.
Romana ASUSTeK Computer Inc. declara ca acest dispozitiv se conformeaza cerintelor esentiale si altor prevederi relevante ale directivelor conexe.
Textul completal iei d itate a Uniunii se gaseste la: www.asus.com/support.
Srpski ASUSTeK Computer Inc. nwm |zjav|juje daj je ovaj uredaju i sa i imai drugim i p
Direktiva. Pun tekst EU o i je da adresi: asus.
Slovensky Spolo:nost ASUSTeK Computer Inc. tymto vy lje, Ze toto zari; ie vyhovuje za
$nych smernic. Cely text asenia o zhode pre staty EU je pny na adrese: asus.
Slovenscina ASUSTeK Computer Inc. izjavlja, da je ta naprava skladna z bi: imi i in drugimi imi ¢hami p ih direktiv.
Celotno besedilo EU-izjave o i je na voljo na spl mestu: www.asus.
Espanol Por Ia presente, ASUSTeK Computer Inc. declara que este dlsposmvo wmple los requlsltos basicos y otras disposiciones pertinentes de las
t pleto de la declaracién de la UE dt idad esta disponible en: www.asus.
de kraven och andra relevanta foreskrifter i

aostatym

Svenska ASUSTeK Computer Inc. férklarar hirmed att denna enhet 6 & med de dla

I de direktiv. Fulltext av EU-férsakran om & 4 finns pa: www.asus.

Vipaincbka ASUSTeK Computer Im: xauwue, 1o ueii npuCTpiii BiNOBIIAC 0CHOBHUM BHMOraM T2 iHIIKM Bi
Jlupexrus. Iouuii Texcr ier pram €C jjocTynnmii Ha: www.asus.com/support.
Tiirkge AsusTek Computer Inc., bu aygitin temel g ini ve iliskili Yo in diger ilgili uyumlu
uygunluk bildiriminin tam metni su adreste bulunabilir: www.asus.com/support.

Bosanski ASUSTeK Computer Inc. ovim |zjavljuje da je ovaj uredaj uskladen sa bitnim jevima i ostalim odg juci vezanih
direktiva. Cijeli tekst EU izjave o je na: www.asus.

beyan eder. AB
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Garantie

G: ASUS Garantieinformationen

« ASUS bietet eine freiwillige Warengarantie des Herstellers an.

ASUS behiilt sich das Recht zur Auslegung der Bestimmungen in der
ASUS Warengarantie vor.

«  Diese ASUS Warengarantie wird unabhangig und zusatzlich zur
rechtméBigen gesetzlichen Garantie gewahrt und beeintrachtigt oder
beschrankt in keiner Weise die Rechte aus der gesetzlichen Garantie.

Die vollstandigen Garantieinformationen finden Sie unter

https://www.asus.com/de/support/.
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ASUS Kontaktinformation

ASUSTeK COMPUTER INC.
Adresse: 1F, No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)
Adresse: 48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA

ASUS COMPUTER GmbH (Deutschland und Osterreich)
Adresse: Harkortstral3e 21-23, 40880 Ratingen, Deutschland

ASUSTeK (UK) LIMITED
Adresse: 1st Floor, Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London, EC3M 6BL, England, United
Kingdom

Service und Support
Besuchen Sie unsere mehrsprachige Webseite unter https://www.asus.com/support.
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